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1) Finalisation du projet boite tests ASU 32x48. 
Fabrice commente les esquisses qui nous ont été transmises par Nicolas (cf photos)


L’ensemble mécanique est validé et les pièces peuvent d’ores et déjà partir en production afin que la boite de test soit prête dans les délais.

Une question de fond reste en suspend : un technicien d’atelier sera-t-il affecté au projet, et quand ?
Au-delà du projet boite de test, d’autres réalisations sont ou seront en stand by  rapidement.

2) Etat d’avancement des différentes cartes électroniques :
· 32x48 (CD et AD):
La revue a eu lieu mercredi et de nombreuses modifications sont en cours. Il est prévu un dernier passage en revue mercredi 4/02 avec des personnels du LAL et de Lyon. Le lancement de la commande de 3 cartes en production est prévu pour le lundi 9 février. Deux de ces cartes seulement seront câblées.

· Carte bouchon (AD)

Départ en fabrication aux alentours du 9 février.

· Flex (AD)

Travail en attente,  2 semaines maxi pour envoyer en fabrication (soit départ vers le 25 février. 

· Carte Dif (SC)

Les carte Dif sont en cours de  fabrication et devrait revenir au LAPP le 10 février.

· Carte Maxboard (SC)

Carte pour utiliser le préampli fourni par Max

Petit développement et fabrication locale 
· Carte de passage (SC)
Deux modèles de carte de passage doivent être réalisés : une spécifique aux cartes 8x32 et une pour les 32x48.

Le modèle 8x32 est demandé en priorité par Catherine.

Concernant  les cartes de passage, il faut travailler avec Nicolas pour résoudre le problème de positionnement précis de la carte par rapport à son support donc par rapport à l’ASU. La précision est nécessaire pour connecter les Flex aux connecteurs Hirose.

Au niveau du planning, cela nous amène pour l’instant à une fin de projet au environ du 20 avril.
3) Boite de transport (RG)

 Pour transporter les cartes du CERN au LAPP, il serait souhaitable d’avoir une boite de transport.
Par rapport au cahier des charges (cf document), il n’est pas nécessaire d’avoir  une atmosphère propre (Ar ou N²). On demandera à Rui de protéger la Mesh.
4) Approvisionnement des HardRoc.

200 Hardroc sont arrivés au LAL, mais ils ne sont pas livrables pour autant ; ils ne sont pas testés.

Selon Nathalie (du LAL), 50 seront disponibles fin février.

5) Informations divers 
Bilan sur les 8x32 : de nombreuses difficultés persistes et notamment l’impossibilité de monter la tension sur la mesh au-delà de 350 volts.
C’est pour cela que l’équipe  aimerait pourvoir utiliser les 8x32 dans la boite de test. 

Il se pose aussi la question de savoir s’il est pertinent d’ouvrir un ASU défaillant pour essayer de comprendre ce qui se passe sachant, que la méthode pourrait occasionner des dégâts irréversibles sur l’ASU.

La prochaine Réunion aura lieu le 10 février salle Semnoz. 

Nous parlerons de 

a. Point d’avancement sur le projet boite de test

b. Point sur le projet m²

c. Bilan test ASU 8x32

d. Info divers
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